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INSTRUKCJA APLIKACJI NAPRAWCZEGO SYSTEMU
KOMPOZYTOWEGO - INOVER WRAP MCU

Przedmiot opracowania

Opis sposobu nakfadania systemu kompozytowego — sktadajgcego sie z podstawowego wypetniacza
Inover Epoxy Stick MCU, materiatu wypetniajgcego Inover Filler MCU, podktadu Inover Primer MCU oraz wstepnie
zaimpregnowanej tasmy kompozytowe] Inover Wrap MCU.
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Szczego6towa instrukcja aplikacji

Ponizsze punkty zawierajg szczegétowg procedure aplikacji systemu naprawczego Inover Wrap MCU.

W przypadku wszystkich napraw nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi wytycznymi, chyba ze zostang one

zastgpione przez procedure okreslong przez producenta Atagor Sp. z o.0.

Wyposazenie w Srodki BHP

e  Okulary ochronne

e  Rekawice kauczukowe, nitrylowe PCV, RINTIL, Latex

e  Ubranie ochronne

e  Maska przeciwpytowa

e  Krem do rak, np. glicerynowy lub wazelina kosmetyczna

e  Apteczka pierwszej pomocy

e  Kombinezon ochronny typu TYVEK

e  Obuwie ochronne
Przygotowanie materiatu do naprawy

Przed rozpoczeciem aplikacji systemu naprawczego upewnij sie, ze wszystkie materiaty s3 odpowiednio

kondycjonowane. W przypadku przechowywania materiatdw w zimnym otoczeniu zaleca sie podgrzanie

obszaréw naprawy. W czasie upatéw powierzchnie naprawy powinny by¢ zacienione, a zimna woda tatwo

dostepna do schtodzenia materiatu.

Temperatury aplikacji materiatow:

e Podstawowy wypetniacz Inover Epoxy Stick MCU — od 5°C do 50°C,

e  Materiat wypetniajgcy Inover Filler MCU — od 5°C do 90°C,

e Podktadu Inover Primer MCU — od 5°C do 90°C,

e Tasmy Inover Wrap MCU — od 5°C do 50°C.

inoverm
Wrap £ MCU

Rys. 1. Schemat systemu kompozytowego
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5. Przygotowanie do aplikacji

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Miejsce naprawy nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnymi opadami, kurzem, wiatrem, itp. Jesli to
mozliwe, zaleca sie utozenie foli lub plandeki pod rurg, aby zabezpieczy¢ glebe przed
zanieczyszczeniem srodowiska i zapobiec zanieczyszczeniu tkaniny kompozytowej w kontakcie
z ziemia.

W przypadku napraw systemem kompozytowym Inover Wrap MCU, zespdét wykonujgcy naprawe
powinien by¢ zaopatrzony w wiadro z wodg, rozpylacz wody, nozyczki, perforator, szpachle, pedzle
oraz tasme odcinajgcg. W przypadku rur o Srednicy przekraczajgcej DN600 zaleca sie stosowanie
rozpylacza po obu stronach rury, aby zapewnic¢ wystarczajgce zwilzanie.

Teren naprawy powinien by¢ dostosowany np. poprzez rozstawienie namiotéw, w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla personelu i przechowywania materiatu. Zaleca sie, aby materiat Inover
Wrap MCU i pozostate materiaty, ktére nie sg aktualnie w uzyciu, byty przechowywany w temperaturze
pokojowej.

Materiatu Inover Wrap MCU nie nalezy przechowywa¢ w poblizu ostrych przedmiotdw mogacych
uszkodzi¢ opakowanie lub w bezposrednim swietle stonecznym. Nie otwiera¢ opakowania foliowego,
przed petnym przygotowaniem do aplikacji. Po otwarciu, materiat Inover Wrap MCU w kontakcie
z wilgocig z powietrza zacznie reagowaé chemicznie co doprowadzi do jego utwardzania. Przed
rozpoczeciem naprawy zaleca sie sprawdzenie jakosci wszystkich opakowan z Inover Wrap MCU, aby

upewnic sie, ze rolki materiatu nie utwardzity sie w trakcie przechowywania.

6. Przygotowanie powierzchni

6.1.

6.2.

6.3.

Przygotowanie powierzchni powinno obejmowacé osiowg dtugos¢ naprawy dodatkowo wydtuzong o

100mm w obu kierunkach (rys. nr 2).

Podtoze nalezy oczyscic¢ i odttusci¢ np.; acetonem, toluenem lub MEK. Ostre krawedzie, zadziory,

pekniecia usunac lub wygtadzié.

Oczyszczong i odttuszczong powierzchnie wypiaskowac do uzyskania stopnia czystosci Sa 2% i profilu
chropowatosci 70-100 um. a nastepnie obmies¢ lub odmuchad sprezonym powietrzem w celu
usuniecia wszystkich czgstek statych. Piaskowanie jest zalecang metodg przygotowania powierzchni.
W przypadku gdy piaskowanie jest nie mozliwe, np. ze wzgleddéw bezpieczeristwa, dopuszcza sie uzycie

urzadzenia typu Bristle Blaster lub gruboziarnistego papieru sciernego.
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Rys.2. Przygotowanie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2%

7. Kontrola wady:

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

Sprawdz, czy wada miesci sie w poczatkowych parametrach projektowych. Jesli nastgpita propagacja
wady — przed kontynuowaniem naprawy skontaktuj sie z Atagor Sp. z o.0.

Uzyskaj wytyczne naprawy od Atagor Sp. z 0.0.

Pekniecia powierzchowne muszg by¢ catkowicie usuniete (zwykle poprzez szlifowanie),
Wszystkie ostre krawedzie, pozostatosci korozyjne i rozpryski spawalnicze muszg zostac¢ usuniete. Wady
muszg by¢ "tepe" i zaoblone.
Strefa naprawy musi zosta¢ przemyta np. acetonem, MEK lub toluenem. Przed uzyciem danego

rozpuszczalnika nalezy zapoznac sie z odpowiednimi kartami charakterystyki substancji niebezpieczne;.

8. Aplikacja wypetniacza

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

Istniejg dwie mozliwosci wyboru materiatu wypetniajgcego do przenoszenia obcigzenia przez system
kompozytowy, tj. Inover Epoxy Stick MCU oraz Inover Filler MCU.

Inover Epoxy Stick MCU jest dostarczony w formie dwukolorowego sztyftu wspoétosiowo wyttaczanego
ze sktadnikdw A i B. W zwigzku z tym czes¢ sztyftu mozna odcigé i wymieszac przez zagniatanie do
uzyskania jednolitej barwy.

Inover Filler MCU jest dostarczany w formie dwukomponentowej, dwukolorowej pasty, nalezy j3
odmierzy¢ w stosunku objetosciowym 1:1, A:B. i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej barwy.
Gdy w rurze wystepujg gtebokie wzery grozace powstaniem wycieku lub jest wyciek , cisnienie w

instalacji nalezy obnizy¢.
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8.5. Wypetniacz Inover Epoxy Stick MCU nalezy mocno wecisng¢ w powstate dziury i gtebokie wzery

pozostawi¢ do utwardzenia 15-30min.

8.6. Wypetniacz Inover Filler MCU stosujemy do ptytszych wzerdéw i zeby wyprofilowaé, wygtadzic¢ istniejgce

nieréwnosci np. spawy. Pozostawi¢ do utwardzenia 15-30min.

8.7. Po utwardzeniu powierzchnie wypetniaczy zmatowic i wygtadzi¢ papierem Sciernym.

Rys. 3. Aplikacja materiatu wypetniajgcego Inover Filler MCU

9. Aplikacja podktadu Inover Primer MCU

9.1. Inover Primer MCU jest dostarczany w formie dwukomponentowej, dwukolorowej pasty, nalezy j3

odmierzy¢ w stosunku objetosciowym 1:1, A:B. i doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej barwy.

9.2. Podktad naktada¢ rownomiernie szpachlg lub pedzlem na $wiezo przygotowang powierzchnie rury,
rekomendowana grubos$é 0,7 mm na catym obszarze (minimalnie 0,5 mm), na ktéry ma zostac

natozony bandaz kompozytowy. Caty obwdd rury powinien by¢ zagruntowany podktadem na dtugosé¢

siegajaca okoto 50 mm poza konce strefy naprawy bandazem Inover Wrap MCU.

9.3. Podktad epoksydowy Inover Primer MCU pozostaw do czesciowego utwardzenia sie przez okoto 30-60

minut lub do momentu utwardzenia w 70-80% docelowej twardosci.

9.4. Wstepnie zaimpregnowany Inover Wrap MCU nalezy natozy¢ na utwardzajacy sie Inover Primer MCU,

zanim catkowicie sie utwardzi. Dzieki temu Inover Wrap MCU zwigze sie z zywicg epoksydowa i utworzy

nieprzepuszczalny system.
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Rys. 4. Aplikacja podktadu Inover Primer MICU
10. Aplikacja kompozytu Inover Wrap MCU

10.1.Aplikacja bandaza Inover Wrap MCU nie wymaga specjalnych narzedzi i moze by¢ naktadana na mokre
lub suche powierzchnie, nawet zanurzone catkowicie pod wodg. Wtasciwa ocena anomalii korozyjnej
lub odksztatcenia mechanicznego zapewnia doktadne obliczenia projektowe.

10.2.1lo$¢ warstw kompozytu oraz szerokos$¢ opaski okresla dokumentacja projektowa dostarczone przez
Atagor Sp. z 0.0.

10.3. Wyjmij rolke bandaza z opakowania i doktadnie sprawdz, czy jest miekka i elastyczna oraz czy nie jest
wstepnie utwardzona.

10.4.W kolejnym kroku nalezy zmoczy¢ powierzchnie do aplikacji i rolke bandaza w wodzie.

10.5.Rozpocznij zawijanie bandaza na rurze, w zaleznosci od metody ,, warstwa na warstwe” kazda warstwg
bezposrednio na poprzednia lub metodg spiralng z 50% zaktadka.

10.6.Po wystawieniu bandaza kompozytowego Inover Wrap MCU na dziatanie wilgoci czas pracy wynosi 10-
20 minut, jest zalezny od temperatura otoczenia.

10.7.Bandaz nalezy nawijac¢ z lekkim naciggiem bez zmarszczek i fatd ptynnie i sprawnie, uzyskujac gtadka
szczelng powtoke bez zamknietego powietrza miedzy warstwami.

10.8.Materiat powinien by¢ zwilzany w sposob ciggty na wszystkich warstwach podczas aplikaciji.

10.9.Po natozeniu wymagane;j ilosci warstw Inover Wrap MCU , nawing¢ z duzym naciggiem 2-4 warstwy
folii  kompresujgcej. Bezposrednio po nawinieciu cata powierzchnie folii nalezy ponaktuwac
perforatorem, aby umozliwi¢ uwolnienie sie gazow powstajgcych podczas utwardzania.

10.10. Folia kompresujgca nie musi by¢ usuwana po zakoriczonej naprawie, jesli nie jest naktadana
kolejna warstwa lub dodatkowa powtoka.

10.11. Jesli naprawa wymaga wiecej niz dziesie¢ warstw, zaleca sie po kazdych dziesieciu warstwach,

zabezpieczenie folig kompresujaca i perforacje oraz odczekanie 1 godziny do utwardzenia.
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10.12. Inover Wrap MCU mozna aplikowa¢ pod woda, zgodnie z powyzszg procedurg, z pominieciem
konieczno$ci moczenia bandaza.
10.13. Temperatura otoczenia ma gtéwny wptyw na czas utwardzania. Dla temperatury otoczenia 20°C

czas utwardzenia wyniesie okoto 1 godziny. Chociaz petne utwardzenie wymaga 24 godzin.

10.14. W przypadku gdy podczas naprawy obnizane byto cisnienie w rurociggu, ci$nienie mozna

przywrécic i zakopac¢ minimum 4 godziny (dla 20°C) po zakonczeniu instalacji systemu.

Rys. 5. Zaaplikowany materiat kompozytowy Rys. 6. Zaaplikowany materiat kompozytowy
Inover Wrap MCU Inover Wrap MCU z folig kompresyjng.

11. Kontrola wykonywanych prac

11.1.Kontrola przygotowania powierzchni przed aplikacjg systemu naprawczego Inover Wrap MCU.
11.2. Sprawdzenie terminu przydatnosci i szczelnosci opakowania zastosowanych materiatéw.

11.3. Sprawdzenie ilosci materiatéw do aplikacji.

11.4. Sprawdzenie utwardzania powtoki laminowanej metodg Shore'a. Wymagana twardos¢ po

utwardzeniu to minimum 65 w skali Shore “D”. Sprawdzenie jednorodnosci powtoki.

12. Top Coat

W przypadku aplikacji systemu naprawczego na rurociggach nadziemnych, narazonych na dziatanie

promieniowania UV zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy lakieru ochronnego tzw. top coat.
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13. Informacje dodatkowe

Wszelkie odstepstwa w procesie aplikacji systemu nalezy skonsultowad z Atagor Sp. z 0.0. Wytyczne w zakresie

projektowania, uwag aplikacyjnych oraz obliczenia ilosci warstw dla réznych zastosowan ustalane s3

kazdorazowo z producentem materiatu. Przed przystapieniem do aplikacji nalezy zapozna¢ sie z kartg

charakterystyki (SDS) Inover Wrap MCU.
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